Tiimlesik Devre

Gegen sayida bahsettigimiz transistoriin yaklasik 70 y1il 6nce bir araya getirilerek iiretiliyor ve farkli islevler yerine

icadi elektronikte bir devrimdi. On yil kadar sonra getirilebiliyordu. Yonga ad1 verilen ve milimetrekare icinde
tiimlesik devrelerin ortaya ¢ikmasy, ilki kadar biiyiik olmasa da milyonlarca transistor igerebilen bu yapilar son

ikinci bir devrimdi. Farkli bilesenler tek bir parca halinde yarim ylizyilda diinyay: degistirdi.

Hepsi Bir Arada

Yongalarin tizerinde yariiletken elektronik

bilesenler olusturulduktan sonra yongalar dis Metal
baglantilanini sabit tutan ve onlari dis etkilerden Silisyumyonga — bacaklarile
koruyan bir paket (kilif) icine yerlestirilir. baglant

Nicin Kullanihyorlar?

Tumlesik devreler cok farkl
islevleri yerine getirebilir.
Osilatorler, sinyal Gretegleri,
kuvvetlendiriciler ve 6zellikle
mikroiglemci ve bellek gibi sayisal
devreler bunlardan sadece bir
kagidir.

Plastik koruma

Montaj referans
noktasi (buytik)

Yongalarin yapisini
incelemek icin gucla bir
buyteg veya bir mikroskop
kullanmak gerekli.

Metal bacaklar

Montaj referans
Alt Taban noktasi (kiigtik)
Mikro devreler icin bir

taban ve yalitkan olarak

is gorir. Baski Devreler

Yonga tasarimlari, fotolitografi teknigini de
------------------------------------- > iceren yontemlerle silisyum levhalar
Uzerine aktanlir. Bir levha tizerinde ¢ok sayida

Mikro Elemanlar
Birbirlerine binlerce
baglanti yoluyla
baglanan mikro
elektronik elemanlar,
analog veya sayisal
islemleri ok kisa

siirede yerine Baglanti noktalan yon.ga bu.l.unur. Blj yongalar levhalardan
getirebilir. Devrelerdeki baglanti kesilerek 6nce baglantilari yapilir sonra da
ve elektronik bilesenleri koruma altina alinir.
birbirine baglayan

Baglanti Yolu T
teller olarak is goriirler.
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Timlesik mi Ayrik mi? ENIAC

Ayrik devreler, bilesenlerinin tek tek kendi icinde kapstillendigi Unli Elektronik Sayisal Entegrator ve Bilgisayar (ENIAC),

ve levhanin alt tabakasi tizerine bulunan ve elemanlari tlmlesik devre 6ncesi doneme harika bir 6rnek.
birbirine baglayan devreyi olusturan bakir baglanti yollarina Firlatilan cisimlerin (6rnegin top mermilerinin) hareket
lehimlendigi devrelerdir. egrilerini hesaplamak tizere 1946 yilinda ABD'de yapilan

27 ton agirhdgindaki bu makine, 18.000 civarindaki
Kondansator - vakum tlipii sayesinde 1 saniyede yaklasik 5000 toplama
/_\‘_\\ ve 300 carpma islemi yapabilir. Bugiin, bir parmak
ucuna sigan bir mikroislemcinin hesaplama giicti

Transistor bunun ¢ok ok tizerinde.

Kondansator

Ayrik devrelerin yerini alan
elektronik tiimlesik devreler
tek parca olarak tim bilesenleri
icerir ve Uretim asamasinda
tlm baglantilari yapilir.
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Tiimlesik devre Fotolitografi iglemiile Devre tabakaya aktanlir. Yongalar birbirinden Devreler baglanti Paketleme islemi §
tasarimi tasarim silisyum tabaka Levha ayni yongadan ¢ok sayida ayrilir. bacaklarina yapilarak koruma 2

lizerine kopyalanir. icerir. baglanir. altina alinir.





